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符合《COM-HPC载板设计指南》的生态系统

康佳特简化COM-HPC设计



Shanghai, China, 14 February, 2022 * * * 嵌入式和边缘计算技术的领先供应商德国康佳特，因应PCI工业计算机制造商组织（PICMG）发布的《COM-HPC载板设计指南》，针对COM-HPC Client和Server模块的用户，推出了一套完全符合该标准的生态系统。从现在起，开发者只要选择合适的计算机模块，添加一块COM-HPC Server或COM-HPC Client评估载板和配套的散热系统，就可以安装自己的应用程序，完成编程、调试和测试的流程，迅速推出完全符合COM-HPC规范的系统方案。

        康佳特COM-HPC生态系统完全符合全新 PICMG COM-HPC标准的所有要求，该标准包括《COM-HPC模块基本规范》、《载板设计指南》、《嵌入式EEPROM规范》和《平台管理接口规范》。这套PICMG标准获得了包括康佳特在内的所有主流嵌入式计算技术供应商的支持，为开发者保障了最高的设计安全性。

        康佳特市场总监Christian Eder表示：“开发者们热切期待《COM-HPC载板设计指南》的发布。若要打造具备互操作性和可拓展性的定制化嵌入式计算平台，就必须遵照这套高性能的计算机模块标准。它针对边缘服务器和高性能嵌入式客户端进行了优化。这意味着我们可以准备起跑，展开高端嵌入式和边缘计算方案的开发竞赛了。”  在他担任COM-HPC委员会主席期间，能够完成PICMG基础标准制定流程中的最后一块里程碑，他对此十分欣喜。

         面向COM-HPC Server和Client设计的康佳特生态系统将搭配专业人员整合支持、设计验证和测试服务，以应对从初始载板设计验证到大规模生产测试的所有挑战。康佳特还将与合作伙伴联手，提供载板和系统设计服务。为完善该生态系统，原始设备制造商 (OEM)、增值经销商(VAR)和系统集成商们可以通过一项载板设计培训项目，快速、轻松、高效地掌握相关设计规范。该培训项目将引导开发者学习与COM-HPC载板和组件相关的所有必要和推荐的设计要点及最佳实践，例如设计能达到或超过100W功耗的无风扇高端散热方案。参考平台将采用COM-HPC Client载板，配备基于第12代英特尔酷睿处理器（代号Alder Lake）的COM-HPC Client模块。COM-HPC Server的培训将在相应的英特尔至强模块和评估载板推出后启动，这些产品预计在今年晚些时候发布。

        《COM-HPC载板设计指南》是康佳特合规生态系统的主要设计基础，可在PICMG（https://www.picmg.org/wp-content/uploads/PICMG_COMHPC_CDG_R2_0.pdf）或康佳特（https://www.congatec.com/com-hpc/）网站下载。作为所有COM-HPC相关内容的主要门户，开发者还可在康佳特网站上探索整套康佳特COM-HPC生态系统。


* * *

关于康佳特
德国康佳特是一家专注于嵌入式和边缘计算产品与服务且快速成长的技术公司。公司研发的高性能计算机模块，广泛应用于工业自动化、医疗技术、交通运输、电信和许多其他垂直领域的应用和设备。借助控股股东暨专注于成长型工业企业的德国中端市场基金DBAG Fund VIII的支持，康佳特拥有资金与并购的经验来抓住这些扩展的市场机会。康佳特是计算机模块的全球市场领导者，服务的客户包含初创企业到国际大公司等。公司成立于2004年，总部位于德国德根多夫，2020年销售额达1.275亿美元。更多信息请上我们官方网站www.congatec.cn关注康佳特官方微信: congatec, 关注康佳特官方微博＠康佳特科技
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